
DIAPLAN  
Dialogbaserede  

planprojekter i kulturlandskabet 

 

 
 

Temadag: Integrerede planprojekter i det åbne land – proces og metode 
- Torsdag d. 2. februar kl. 10.00 – 17.00 på Københavns Universitet 

Program:  

10.00:  Velkomst  
 

10.10:  At erfare, at tænke, at forvalte stedet v/ Adjunkt Ph.d. Louise Fabian Institut for Kultur og 

Samfund – Idéhistorie, Aarhus Universitet 
 

10.40:  Landskabsstrategier v/ Lektor Lone Søderkvist Kristensen og Professor Jørgen Primdahl, Skov 

& Landskab; Københavns Universitet 
 

11.00:  Præsentation af to strategiske projekter:   
 

Gram Slot – et integreret projekt af regional betydning - landbrug, fødevarer, kulturmiljø, 

turisme og konferencer, landskab og natur v/ Svend Brodersen, Slotsejer 
 

Nationalpark Thys første besøgcenter ved Stenbjerg – et lokalt projekt med større 

perspektiver v/ Else Østergaard Andersen, Leder Nationalpark Thy 
 

11.40:  Diskussion 
 

12.00:  Frokost 
 

13.00:  Workshop / gruppearbejde med fokus på konkrete cases, der først kort præsenteres og 

derefter bearbejdes i mindre grupper.  
 

15.00:  Lecture (in English): ’Knooperven’ – a new strategic project for residential development in 

rural Dutch landscapes. v/ Mr. N.J. (Nico) Beun, Innovation Network, Dutch Ministry of 

Economic Affairs.  
 

15.45:  Diskussion 
 

16.15:  Vi fortsætter diskussionen over et glas vin/øl/vand…samt lidt let mad 
 

17.00:  Tak for i dag! 
 

Deltagere:  

Temadagen er målrettet deltagere i DIAPLAN samt Friluftsrådets naturparkprojekt 
 

Temadagen afholdes på:  

Det store auditorium i Fælleshuset  

Skov & Landskab, Københavns Universitet. 

Rolighedsvej 23 

1957 Frederiksberg 
 

Tilmelding til konferencen senest fredag d. 6. januar til Kamilla Hansen Møller, Skov & Landskab på mail: 

kahm@life.ku.dk eller tlf: 35 33 16 30 
 

Flytider 

Aalborg � København 

SAS: 8.20 – 9.05 

København � Aalborg 

Cimber Air: 17.50 – 18.40 el. Cimber Air: 19.05 – 19.55 

Karup � København 

Cimber Air: 7.50 – 8.35 

København � Karup 

Cimber Air: 19.00 � 19.50 
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